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修畢 半導體學程，您將…

修滿學程規定科目與學分者，

經主持系所審查無誤後，由台

積授予「學程修畢證明書」。

獲頒修畢證書

獲頒「學程修畢證明書」者，申請

台積職缺將保證獲得面試機會。

學程規定科目平均學業成績達80分

(含)以上並獲錄取者，台積將提供

學程獎勵金。

獲學程獎勵金

獲得面試保證
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虛擬學程 兼顧三大面向

探索
未知領域

半導體無所不在，
改變世界從此開始！

開啟
非凡職涯

打造頂尖專業力，
跟世界一流人才共事！

實踐
學用合一

提早掌握業界
對專業的需求與動向

學校學位取得之外，替自己履歷加分的機會

• 以學校既有課程組成，鼓勵學生修習半導體領域相關學能
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元件/整合學程 (最低須修畢 11 門科目；含 8 門必/必選修及 3 門選修)

必修(3選3) 必選修(10選5) 選修(5選3)(可用必修/必選折抵)

1 電子學(一) 1 電路學 1 量子力學導論

2 半導體元件物理 2 電子學(二) 2 儀器分析

3 半導體製程 3 工程數學(二) 3 半導體光學(更名)

4 固態物理導論 4 近代物理

5 電磁學 5 半導體實務@tsmc*

6 積體電路設計導論

7 微電子工程

8 電子薄膜科技

9 實驗設計與統計應用

10 電漿技術與應用
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製程/模組學程 (最低須修畢 11 門科目；含 8 門必/必選修及 3 門選修)

必修(4選2) 必選修(12選6) (可用必修折抵) 選修(16選3)(可用必修/必選折抵)

1 電路學 1 固態物理導論 1 近代物理 12 電子封裝技術

2 儀器分析 2 半導體元件物理 2 量子力學導論 13 材料物理性質

3 流體力學 3 半導體製程 3 材料力學 14 材料機械性質

4 實驗設計與統計應用 4 材料科學導論 4 材料熱力學(二) 15 先進半導體與顯示技術

5 材料熱力學(一) 5 工程數學(二) 16 半導體實務@tsmc*

6 物理冶金(一) 6 擴散學

7 工程數學(一) 7 電化學原理

8 有機化學 8 無機化學

9 高分子材料 9 電子材料

10 表面物理與化學 10 半導體光學

11 反應動力學 11 薄膜工程

12 電漿技術與應用

Serial number: 202408270959-12875065



Unleash Innovation

TSMC, Ltd© 82024 TSMC Property

儀器工程學程 (最低須修畢 11 門科目；含 8 門必/必選修及 3 門選修)

必修(2選2) 必選修(11選6) 選修(12選3)(可用必修/必選折抵)

1 半導體製程設備與技術 1 半導體製程 1 半導體元件

2 機器人與自動化應用 2 電機機械與電路學 2 流體力學

3 機電整合與自動化應用 3 量測原理

4 感測技術基礎科學 4 薄膜工程

5 電漿技術與應用 5 無機化學

6 熱科學 6 實驗設計與統計應用

7 機構設計與加工 7 智慧製造

8 化學工程 8 電子構裝

9 材料科學 9 人工智慧

10 電子學 10 電腦視覺

11 程式語言 11 線性規劃

12 半導體實務@tsmc*
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智慧製造學程 (最低須修畢 11 門科目；含 5 門必/必選修及 6 門選修)

必修(2選2) 必選修(10選3) 選修(16選6)(可用必修/必選折抵)

1 半導體智慧製造 1 資料庫管理 1 機器學習 11 半導體製程概論

2 人工智慧 2 作業研究 2 深度學習 12 最佳化概論

3 資料結構 3 電腦視覺 13 嵌入式系統

4 線性代數 4 製造數據科學 14 設施規劃

5 生產計畫與管制 5 資料礦掘 15 雲端應用開發

6 統計品質管制 6 系統分析與設計 16 智慧製造實習@tsmc*

7 統計學 7 感測聯網與數據處理分析技術

8 實驗設計 8 線性規劃

9 程式設計與應用 9 機器人簡介

10 演算法與計算機 10 電腦輔助設計與製造

Serial number: 202408270959-12875065



Unleash Innovation

2024 TSMC, Ltd© 10 TSMC Property

(虛擬)學程 7 亮點

獲頒修畢證書1

獲得面試保證2

獲學程獎勵金3

1

2

3

參訪台積晶圓廠/創新館/設備商

有機會參與NTC課程(特定學程)

受邀參加學程專屬系列活動

4 台積業師輔助講授專屬課程
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修業期間 有機會受邀參加「學程學生」專屬系列活動

學程交心計畫 導覽台積新人訓練中心(NTC)

參加台積設備博覽會參加台積新人訓練中心課程
Serial number: 202408270959-12875065
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請注意學程獎勵金僅適用於滿足以下四個條件者：

1. 修業平均成績達80分(含)以上

2. 碩一(含)前，已註冊學程系統

3. (取得最高學歷)畢業後直接加入台積電者

4. 於獲台積正職職缺聘書(含預聘)前，完成認證申請，並上傳學程

修畢證書至台積履歷系統
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取得修畢證書後未立即應徵台積職缺，是否會影響權益？

不會 影響「保證面試」機會

取得「半導體學程修畢證明書」，並於投遞台積履歷時主動檢附，即具有保證

面談的機會。

會 影響「學程獎勵金」資格

「學程獎勵金」僅適用於(取得最高學歷)畢業後直接加入台積電者。

X 大學取得學程修畢證書且成績達標➔就業➔取得碩士學位➔應徵台積職缺

O 大學取得學程修畢證書且成績達標➔服役➔取得碩士學位➔應徵台積職缺

O 大學取得學程修畢證書且成績達標➔出國取得碩士學位➔應徵台積職缺
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